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L8 Einlot-Kontakte
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Bestell-Nr. Anforderungsstufe nach IEC Kontaktoberflache
part-no. performance level acc. to IEC | contact plating
c:f | | AL Dimensions in mm Techn. Character. Nicht tolerierte MaBe/ Free size tolerances
) 16 1 _ Posi.f[on Original Size DIN A 3 1EC 60603-2 1EC 60603-2
= bhyb g position at. Nane Nabstab/Scale har-bus 2( Federleiste
: 33062 [05.09.05 [Hage. | tetail. | 14.10.99] Rie. Einlot &,5 , 48 pol.
50 40,1 32216 | 15.12.04 | Ge. nsp. | 14.10.99] Pa. 1:1 har-bus 2C female connector
54 9 40,1 30232 |08.02.02(Rie. Stand. 2:1 solder 4,5, 48 pol.
y 720, 26966 |26.01.00(Rie. ARTING Electronics Gabh & Co. Ko oG -|-B 09 23 2l|.8 825 Blatt/ page
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